Industrielle Computertomographie (iCT)
Im Bereich Luft- und Raumfahrt

Qualitech AG ist ein fuhrender Dienstleister fur zerstérungsfreie Materialprifungen mit hoch ausgebildeten
und qualifizierten Fachleuten. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in allen gangigen Verfahren der
zerstorungsfreien Prifung bietet lhnen eine Vielzahl an Prifmdéglichkeiten, um lhre Materialien und
Werkstlcke auf Fehlerfreiheit zu prifen. Das garantiert Ihnen zufriedene Kunden, denn nichts ist
geschaftsschadigender als unerwartete Schadensfélle.

Im Frihjahr 2016 wurde das Dienstleistungsspektrum der Luft- und Raumfahrt
Qualitech AG um die industrielle Computertomographie Die Fehlerfreiheit und Dimensionshaltigkeit von Bauteilen
(CT) erweitert. spielt in fast keinem industriellen Bereich eine so grosse

Rolle wie in der Luft- und Raumfahrt. Materialfehler kdnnen
hier katastrophale Auswirkungen haben. Somit ist es
selbstverstandlich, dass neueste Prif- und Messmethoden
eingesetzt werden.

Die CT ermdglicht es, zerstorungsfrei, innerhalb von kurzer
Zeit ein digitales Abbild des Ist-Zustandes eines Objektes zu
generieren. Im Nachhinein kann der gewonnene Datensatz
spezifisch analysiert werden, wodurch ein direkter Vergleich
mit dem Soll-Zustand mdglich ist. Gegenuiber herkémmlicher
Materialprifung oder taktilen Messmethoden bietet die CT
einige Vorteile. Mittels CT lassen sich beispielsweise Risse
sehr gut detektieren, welche mit der herkémmlichen 2D-
Durchstrahlungsprifung oftmals schwierig zu erkennen sind.
Im Bereich Metrologie (Vermessung) ist es mdglich innere
Strukturen zu Bemassen, welche taktil nicht

zugéanglich sind.

Die Qualitech AG betreibt eine der modernsten und auch
gréssten CT-Anlage der Schweiz. Die hohe Strahlen-
leistung von bis zu 600 kV ermdglicht es sowohl grosse und
dickwandige Bauteile zu analysieren, wohingegen die 225 kV
Mikrofokus-Réntgenrdhre hochauflésende Aufnahmen im
Mikrometerbereich erméglicht.

Distance 1: 0.52 mm

Modulares CT der Firma YXLON bei Qualitech AG CT Aufnahme einer Turbinenschaufel; oben: 3D Volumen; Mitte: Querschnitt
senkrecht zur Langsachse; unten: Querschnitt entlang einer Polylinie
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Inhomogenitaten, wie z.B. Porositat oder Risse

Innerhalb kurzer Zeit erhdlt man eine 3D-Darstellung der
vorhandenen Porositat im Bauteil. Diese kann hinsichtlich
verschiedener  Aspekte, wie z.B. Gesamtporositat,
Porenvolumen (im gesamten Teil oder in Teilbereichen),
Porengrosse oder Anzahl der Poren ausgewertet und farblich
im erzeugten 3D-Volumen markiert werden. Auch
Einschliisse oder Risse kénnen ausgewertet und graphisch
dargestellt werden. Somit lasst sich der Giessprozess
einfach und schnell detailliert auswerten und falls notwendig
optimieren.

Lo6t- oder Klebeverbindungen

Sie mochten beispielsweise Lo6t- oder Klebeverbindungen
innerhalb einer Baugruppe prifen? Mittels industrieller
Computertomographie kénnen wir entweder ein komplettes
Bauteil oder aber auch nur einen Teilbereich (ROI) scannen
und je nach Wunsch dreidimensional oder im Schnitt
darstellen. Somit kdénnen diverse  Verbindungen
zerstorungsfrei auf Fehler bzw. Haftung analysiert werden.

CT Aufnahme einer Lotverbindung; links: Schnittbild durch die Létverbindung mit
deutlich erkennbaren Fehlstellen; rechts: Volumendarstellung der Létverbindung

Soll-Ist-Vergleich von Formkdrpern

Die CT bietet den Vorteil, das komplette Bauteil inklusive
innen liegender Strukturen berihrungslos zu messen und
farbkodiert darzustellen, was bei taktilen Methoden nicht
mdglich ist. Somit lassen sich schnell und einfach Soll- und
Ist-Wert anhand CAD-Files vergleichen und Abweichungen
direkt am CAD-Modell farblich hervorheben.

Wandstarkenanalyse

Mit den Volumendaten einer CT-Untersuchung lassen sich
mit geringem Aufwand Wandstarkenanalysen durchfuihren.
Auf diese Weise lassen sich im 3D Volumen und in den
einzelnen Schnittbildern die Wandstarken farbcodiert dar-
stellen. Somit kdnnen kritische Bereiche farblich hervor-
gehoben werden und sind dadurch schnell und einfach
auffindbar.

Lieferzeiten

Je nach Art und Umfang der durchgefuhrten Unter-
suchungen beziehungsweise der notwendigen Prufdauer. In
der Regel innerhalb weniger Arbeitstage oder auch Stunden.

Kegelstrahl-CT Facherstrahl-CT
225 kV Mikrofokus 600 kV Minifokus 600 kV Minifokus
Scanfeldhéhe: ca. 2100 mm ca. 1950 mm ca. 1550 mm
Scanfelddurchmesser: ca. 610 mm ca. 650 mm ca. 880 mm
Opt. Ortsauflésung: ca. 15 ym ca. 175 ym ca. 190 pm
Bauteilgewicht: ca. 350 kg ca. 350 kg ca. 350 kg
Durchstrahlbare Wandstarken:
Stahl: ca. 7 mm ca. 90 mm ca. 90 mm
Aluminium: ca. 100 mm ca. 300 mm ca. 300 mm
Ni-Basis: ca. 4 mm ca. 50 mm ca. 50 mm

Technische Daten der verschiedenen Messmodi des Computertomographen mit einer ungefdhren Angabe der durchstrahlbaren Wandstarke

verschiedener Materialien
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